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全文摘要
在OCP会议中，讨论焦点集中在了网络稳定性的重要性和其对技术、标准及产品发展的推动作用。会议汇聚了包括AMD、Intel、思科等在内的多家公司，分享了各自在最新技术动态、标准制定如NPO、CPO，以及基础设施升级、液冷和电源系统等方面的进展。讨论指出，随着技术的进步和标准的逐步确立，市场对某些关键组件，尤其是光上游领域的需求可能面临紧张局势。整体而言，OCP会议被视作促进技术发展和加强产业合作的重要平台，预示着行业的积极发展趋势。

章节速览
00:00 OCP会议探讨标准与基础设施升级
会议聚焦于OCP标准制定与基础设施升级，讨论了MPO和CPO等技术标准，以及对未来股价和基本面的潜在影响。现场观察到设备柜更宽、连接更紧密的趋势，强调了标准设立对基础设施升级的重要性及可能带来的循环效应。

03:01 AMD与浦东技术更新及OCP标准契合
对话讨论了AMD在OCP标准下的设计合作理念，以及浦东地区CPU更新路径的变化，强调了未来技术趋势与应用场景的拓展，包括从out应用到scare的转变。

05:37 400G电芯片升级趋势与行业准备
讨论了400G电芯片升级路径，从200G到400G，以及主要芯片制造商如BECOME和Santa已完成400G准备。提及Intel发布新品及硅光产能规划，思科等公司参与12寸晶圆流片，行业正积极应对400G技术变革，预计明年将有显著进展。

07:54 旭创标准设立与行业影响分析
对话聚焦于旭创在标准设立方面的举措，包括XPO、open CTX及CMFMCS等标准，以及其与思科联合发布的USST超小型包模块。强调标准设立对现有玩家开放，非排他性。提及旭创在测试误差与稳定性上的优势，以及其在高速率模块出货量上的领先地位，这些成就为未来scare up项目提供可靠参考，对客户选择具有积极影响。

11:25 光纤技术与行业趋势探讨
对话围绕东方光纤、康宁、谷歌、英伟达等公司在光纤技术上的最新进展展开。康宁强调光连接在稳定性、能耗和成本上的优势；谷歌展示了其蓝光技术，但未提及新的连接方式；英伟达则聚焦于MGX平台及NV Link TFE板的供应商合作，显示出对行业趋势的深入探索与实践。

14:48 OCP标准与AI基础设施升级趋势
对话探讨了OCP标准设立对行业的影响，包括硬件设计如柜子宽度的标准化，以及CPU和光通信技术的进展。强调了集成化、3D封装等技术挑战，以及基础设施升级对AI业务和数据处理效率的推动作用。

18:31 数据中心技术升级与供应链需求分析
对话围绕数据中心技术升级展开，讨论了供应商选择技术路径的开放态度，以及对光上游、液冷、电源等组件需求的紧张趋势。提及了国内供应链在AI领域的紧缺状况，以及对海外供应链资产的乐观看法，强调了未来订单提升和市场需求增长的预期。

发言总结
发言人1
首先对会议表示欢迎，并表达了对网络稳定性问题的关注。他提到了本周由美国开始，一直到周四，有一个关于OCP（Open Compute Project）的会议，预计会有关于NPO、标准制定及技术更新的讨论。他认为展会部分可能更直观地展示新技术，昨天的见闻和自己的思考，特别是关于柜子设计的变化、基础设施升级的刚需，以及标准设定对产业的影响。他强调了AMD在会议中显得尤为突出，体现了与客户共同设计的理念。还提到了不同公司如旭创、Intel、谷歌、微软等在OCP会议中的展示和讨论，包括新标准的设立、光模块的演进、数据中心设备及液冷、电源系统的重要性。他强调了基础设施升级的超预期意义，以及这将如何促进AI数据处理效率的提升，并对未来市场和特定公司的推荐进行了展望，特别提到了对国内相关资产的乐观预期。

问答回顾
发言人1 问：在本次OCP会议上，您主要关注了哪些内容？
发言人1 答：我在会议中主要关注了柜子尺寸的变化、新的标准设立以及产业界对于MPO和CPU等技术的讨论。此外，也观察到很多投资人在讨论这些变化，并对未来的股价或基本面是否超预期持有怀疑态度，但实际上，会议上透露出许多值得超预期的点。

发言人1 问：这次会议上关于基础设施升级的需求体现在哪些方面？
发言人1 答：基础设施升级的刚需体现在多个方面，包括柜子尺寸增大、内部组件布置更紧密，以及多家公司根据自身需求提出和更新标准。例如，提到的NPO和CPO等议题，都是为了满足这种升级需求，并可能形成一个循环效应。

发言人1 问：AMD在此次会议中有何亮点表现？
发言人1 答：AMD在会议上的亮点在于其展示的柜子和内部调整CPU与GPU比例的设计标准。AMD的CEO也亲临现场，表达了他们未来设计理念将与客户共同制定，严格遵循OTP标准，这体现了AMD在基础设施升级领域的积极参与和重要地位。

发言人1 问：浦东方案在此次会议中有何更新？
发言人1 答：浦东方案的更新主要包括TH456的下一代CPU每两年将会有新的发布，并且单个芯片速度在不断提升。同时，使用场景也有所变化，可能会从out应用扩展到scare内部。此外，关于400G单通道速率的变化和电信天的升级也是重要的讨论点。

发言人1 问：关于400G技术的发展，目前有哪些公司或产品已经做好准备？
发言人1 答：包括贝康、Santa在内的电信芯片领军公司，都已经基本完成了400G技术的准备。虽然没有明确给出时间，但据阿里透露，他们有信心在明年见到400G大通道的出现。

发言人1 问：Intel在本次会议中有哪些重点内容？
发言人1 答：Intel在会议上介绍了新品，并提到了他们未来的产能规划，特别是关于硅光技术的继承产能。

发言人1 问：是否有其他公司也在进行相关领域的研发和测试？
发言人1 答：是的，除了Intel外，还有其他公司如思科等也在将12寸晶圆流片进行研发，并且从规划角度看，这将吸引更多参与者进入该领域，这是一个相对确定的趋势。

发言人1 问：旭创在本次展会上的表现和动态是什么？
发言人1 答：旭创的展台相对简单，主要展示了一些测试项目和动物光纤产品。其副总裁在演讲中提到旭创正在主导一些标准制定，如XPO、open CTX以及CMFMCS标准。

发言人1 问：关于模块标准方面的发展趋势是怎样的？
发言人1 答：目前各家公司在设立各种模块标准，比如3V与思科联合发布的USST超小型包模块，未来模块将更加紧密且各家标准设立以利于现有玩家参与，而不是排除在外。

发言人1 问：旭创在技术和测试方面的优势体现在哪些方面？对于客户而言，旭创的哪些业绩表现可能成为其竞争优势？
发言人1 答：旭创在测试环节有一些业内领先的优势，比如能精确控制测试误差并在不同场景下保证稳定性，这些是业内专业人士能够理解并看重的。旭创在高速率模块出货量和使用时长上均领先于竞争对手，这将为客户在选用高端技术时提供强有力的入场券，并通过展示过往成功案例增强客户信心。

发言人1 问：在开放光合组协议方面，旭创有何新进展？
发言人1 答：旭创与其他公司共同参与了一个类似Skill up的光合组协议，在ECOC会议上提出了一种新的合作模式，让客户在选择器件时更加灵活，同时保证性能和质量。

发言人1 问：针对多模光纤连接解决方案，康宁有何新动态？
发言人1 答：尽管多方光纤接口与市场制造无直接关系，但康宁对此有所布局并在线上展会展示相关进展，这可能会影响整个产业链的发展。

发言人1 问：高俊彤在全光方案上的论证方式和优势有哪些？
发言人1 答：高俊彤强调光在成本、能耗和稳定性方面的优势，特别是在定制解决方案中，全光方案不仅更稳定，而且在能耗上更低，是未来的发展趋势。

发言人1 问：英伟达在本次展览中最大的亮点是什么？
发言人1 答：英伟达这次最大的亮点是展示了NV link TFE的一个board，并且有七家供应商参与其中。这些供应商包括了不同领域的公司，如盛虹PTM、台湾公司等。此外，他们还展示了相关技术的二维码信息，有兴趣的观众可以扫描二维码获取更多信息。

发言人1 问：微软在此次展览中有什么新的更新或展示吗？
发言人1 答：微软同样更新了他们的芯片晶圆以及从晶圆到芯片再到整个系统的整体架构，并展示了一个类似柜子的设备。这个设备体现了标准设立的重要性，比如通过调整柜子的尺寸和规则，预示着未来展会上可能会出现更庞大、更集成化的系统。

发言人1 问：从整个行业发展趋势来看，有哪些关键看点？
发言人1 答：关键看点包括行业对标准设定的严肃讨论，例如CPO论坛上多家公司围绕CPO设定标准进行交流。同时，从芯片厂商如博通、Coteglyph等的角度，也能看到他们对CPU推动的高度重视。另外，关于3D封装等技术难题的解决方法也引起了关注，这将对NPO和CPU领域产生重要影响。

发言人1 问：基础设施升级方面有何超预期表现？
发言人1 答：基础设施的升级是一个超预期的表现，这不仅增加了供应量以支持客户扩大业务规模，还提高了AI数据处理的整体效率和集群使用效率。这对于整个行业来说都是一个积极的信号，预示着后续会有更多演进和订单提升。

发言人1 问：对于OCP大会的观察，您更看重哪些部分？
发言人1 答：在会场众多议题中，我更优先关注与连接相关的公司，因为它们的技术路径选择和升级需求是大家较为关心的问题。同时，对于供应商来说，他们虽不能同时押注所有技术路径，但整体开放的状态意味着市场需求将随着标准设定的加强而变得更为紧张，尤其是在NPU和CPU方面。

发言人1 问：光模块上游供应链以及液冷、电源等数据中心配套设施的情况如何？
发言人1 答：OCP对于光模块上游供应链可能带来催化作用，同时液冷、电源等配套设施也非常重要。随着更高标准的设定，这些领域的需求可能会被更多地挖掘出来。对于能够买到且拥有海外供应链的国内光模块资产，可以保持乐观态度。

